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一、报告报价

《2020-2026年中国集成电路市场发展趋势与投资分析报告》信息及时，资料详实，指导性强

，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准

确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定

位不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录
前言

       集成电路（IC）产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展

战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是调整经济发展方式、调整

产业结构、保障国家信息安全的重要支撑。发展集成电路产业既是信息技术产业发展的内部

动力，也是工业转型升级的内部动力，同时还是市场激烈竞争的外部压力，已上升为国家战

略。

       2016年底我国集成电路年产量1329.20亿块，2019年集成电路产量增长至1564.90亿块

。2007-2019年我国集成电路产量走势图资料来源：国家统计局

       智研数据研究中心发布的《2020-2026年中国集成电路市场发展趋势与投资分析报告》内容

翔实，包括集成电路相关概念及发展环境、集成电路市场运行态势、市场容量、竞争对手、

消费需求及发展问题等，最后分析了中国集成电路行业面临的机遇及发展前景。若您想对中

国集成电路有系统了解或想投资该行业，本报告将是不可或缺的重要工具。

       报告研究数据主要来源于国家统计局、海关总署、商务部、问卷调查及其他数据库。其中

宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据

，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于

各类市场监测数据库。

 报告目录：第.1章：中国集成电路行业发展分析1.1 集成电路行业发展综述1.1.1 集成电路行业

统计标准1.1.2 集成电路行业周期性1.1.3 集成电路行业产业链简介1.1.4 集成电路行业材料供给

分析（1）国际硅材料供应现状（2）国内集成电路生产材料供应现状1.1.5 集成电路生产设备

供给分析（1）国内电子工业专用设备制造业运行情况（2）国内集成电路装备制造业状况分

析1.1.6 集成电路行业发展环境分析（1）集成电路行业政策环境分析（2）集成电路行业经济

环境分析（3）集成电路行业技术环境分析（4）集成电路行业进出口环境分析1.2 集成电路行

业发展现状分析1.2.1 全球集成电路行业发展现状（1）行业需求稳健成长（2）全球半导体资

本开支开始下降，订单出货比稳定1.2.2 中国集成电路行业发展现状分析（1）行业经济指标分

析（2）行业结构分析（3）行业总体技术水平分析（4）行业总体竞争力分析1.2.3 集成电路行

业区域发展格局分析（1）国内集成电路行业区域发展现状（2）国内集成电路行业整体分布

格局1.2.4 集成电路产业面临的发展机遇1.2.5 集成电路行业面临的主要问题（1）对进口产品仍

有较大依赖性（2）技术能力不强（3）在产业格局中处于边缘1.3 集成电路设计业发展分

析1.3.1 集成电路设计业发展概况分析1.3.2 集成电路设计业市场规模分析1.3.3 集成电路设计业

市场特征分析（1）技术能力大幅提升（2）行业发展仍存隐忧1.3.4 集成电路设计业竞争格局

分析1.3.5 集成电路设计业发展策略分析1.3.6 集成电路设计业发展前景预测1.4 集成电路制造行



业发展分析1.4.1 集成电路制造行业发展现状分析（1）集成电路制造行业发展总体概况（2）

集成电路制造行业发展主要特点（3）集成电路制造行业规模及财务指标分析1.4.2 集成电路制

造行业经济指标分析（1）集成电路制造行业经济指标分析（2）集成电路制造行业主要经济

效益影响因素1.4.3 集成电路制造行业供需平衡分析（1）集成电路制造行业供给情况分析（2

）集成电路制造行业需求情况分析（3）全国集成电路制造行业产销率分析1.4.4 集成电路制造

行业发展前景预测1.5 集成电路封装测试业发展分析1.5.1 集成电路封测业市场规模分析1.5.2 集

成电路封测业经营情况分析1.5.3 国内外厂商技术水平对比分析1.5.4 集成电路封测业竞争格局

分析（1）国内集成电路封测业竞争格局分析（2）国内集成电路封测企业国际竞争力分析（3

）集成电路封装测试业竞争结构波特五力模型分析1.5.5 集成电路封测业发展趋势分析（1）封

装技术发展趋势（2）应用领域发展趋势1.5.6 集成电路封测业发展前景预测 第2章：2019年中

国集成电路细分产品市场需求分析2.1 IC卡市场需求分析2.1.1 IC卡市场需求现状分析2.1.2 IC卡

市场需求规模分析2.1.3 IC卡市场竞争格局分析（1）市场占有率分析（2）各企业竞争优势分

析2.1.4 IC卡市场需求前景预测2.2 计算机市场需求分析2.2.1 计算机市场需求现状分析2.2.2 计算

机市场供给规模分析2.2.3 计算机市场需求规模分析2.2.4 计算机市场经营效益分析2.2.5 计算机

市场竞争格局分析（1）整体竞争格局分析（2）重点企业竞争格局分析2.2.6 计算机市场发展

趋势预测（1）PC市场结构调整，用户数量将下降（2）智能化趋势提供新的机遇（3）游戏本

发展迅猛（4）国产化替代浪潮加速2.3 无线通信设备市场需求分析2.3.1 无线通信设备市场需

求现状分析2.3.2 无线通信设备市场供给规模分析2.3.3 无线通信设备市场需求规模分析2.3.4 无

线通信设备市场竞争格局分析2.3.5 无线通信设备市场需求前景预测（1）全球市场预测（2）

国内市场预测2.4 其他消费类电子产品市场需求分析2.4.1 其他消费类电子产品需求现状分

析2.4.2 其他消费类电子产品需求规模分析2.4.3 其他消费类电子产品竞争格局分析（1）数码相

机竞争格局分析（2）平板电视竞争格局分析（3）智能穿戴设备竞争格局分析2.5 微控制单元

（MCU）市场需求分析2.5.1 MCU市场需求现状分析2.5.2 MCU市场需求规模分析2.5.3 MCU市

场竞争格局分析（1）MCU市场整体竞争格局（2）MCU细分市场竞争格局2.5.4 MCU市场需

求前景预测 第3章：中国集成电路芯片市场需求分析3.1 SIM芯片市场需求分析3.1.1 SIM芯片发

展现状分析3.1.2 SIM芯片需求规模分析（1）SIM芯片整体出货量（2）NFC类SIM卡出货量（3

）LTE类SIM卡出货量3.1.3 SIM芯片竞争格局分析3.1.4 SIM芯片需求前景预测3.2 移动支付芯片

市场需求分析3.2.1 移动支付芯片发展现状分析（1）移动支付产品分析（2）银联与中移动移

动支付标准之争已经解决（3）已有大量POS机支持NFC功能（4）国内供应商开始发力NFC

芯片3.2.2 移动支付芯片需求规模分析3.2.3 移动支付芯片竞争格局分析3.2.4 移动支付芯片需求

前景预测3.3 身份识别类芯片市场需求分析3.3.1 身份识别类芯片发展现状分析（1）身份识别

介绍（2）身份识别分类3.3.2 身份识别类芯片需求规模分析3.3.3 身份识别类芯片竞争格局分



析3.3.4 身份识别类芯片存在问题（1）缺乏自主知识产权（2）安全性尚待加强（3）应用尚待

开发（4）解决方案仍在探索（5）上游产能不足3.3.5 身份识别类芯片需求前景预测3.4 金融支

付类芯片市场需求分析3.4.1 金融支付类芯片发展现状分析3.4.2 金融支付类芯片需求规模分

析3.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析3.4.4 金融支付类芯片需求前景预测3.5 USB-KEY芯片市场

需求分析3.5.1 USB-KEY芯片发展现状分析3.5.2 USB-KEY芯片需求规模分析3.5.3 USB-KEY芯片

竞争格局分析3.5.4 USB-KEY芯片需求前景预测3.6 通讯射频芯片市场需求分析3.6.1 通讯射频芯

片发展现状分析3.6.2 通讯射频芯片需求规模分析3.6.3 通讯射频芯片竞争格局分析3.6.4 通讯射

频芯片需求前景预测3.7 通讯基带芯片市场需求分析3.7.1 通讯基带发展现状分析3.7.2 通讯基带

芯片需求规模分析3.7.3 通讯基带芯片竞争格局分析（1）国际厂商竞争格局分析（2）国内厂

商竞争格局分析3.7.4 通讯基带芯片需求前景预测（1）基带和应用处理器融合加深（2）价格

战将加剧（3）工艺决定竞争力3.8 家电控制芯片市场需求分析3.8.1 家电控制芯片发展现状分

析3.8.2 家电控制芯片需求规模分析3.8.3 家电控制芯片竞争格局分析3.8.4 家电控制芯片需求前

景预测3.9 节能应用类芯片市场需求分析3.9.1 节能应用类芯片发展现状分析3.9.2 节能应用类芯

片需求规模分析3.9.3 节能应用类芯片竞争格局分析3.9.4 节能应用类芯片需求前景预测3.10 电

脑数码类芯片市场需求分析3.10.1 电脑数码类芯片发展现状分析3.10.2 电脑数码类芯片需求规

模分析3.10.3 电脑数码类芯片竞争格局分析3.10.4 电脑数码类芯片需求前景预测 第4章：2019年

中国集成电路下游市场需求分析4.1 计算机行业对集成电路需求分析4.1.1 计算机行业发展现状

分析（1）计算机行业产值规模（2）计算机行业外贸出口（3）计算机行业投资情况分析4.1.2 

计算机对集成电路需求分析4.2 智能手机行业对集成电路需求分析4.2.1 智能手机行业发展现状

分析4.2.2 智能手机对集成电路需求现状4.3 可穿戴设备行业对集成电路需求分析4.3.1 可穿戴设

备行业发展现状分析4.3.2 可穿戴设备行业对集成电路需求分析4.4 工业控制行业对集成电路需

求分析4.4.1 工业控制行业发展现状分析（1）工业机器人发展现状（2）变频器发展现状（3）

传感器发展现状（4）工控机发展现状（5）机器视觉发展现状（6）3D打印发展现状（7）运

动控制器发展现状4.4.2 工业控制对集成电路需求现状4.5 汽车电子行业对集成电路需求分

析4.5.1 汽车电子行业发展现状分析4.5.2 汽车电子对集成电路需求现状4.5.3 汽车电子对集成电

路需求前景 第5章：2019年主要集成电路行业竞争主体发展分析5.1 外商独资企业发展分

析5.1.1 外商独资企业发展现状分析5.1.2 外商独资企业市场份额分析5.1.3 外商独资企业经营情

况分析5.1.4 外商独资企业投资并购分析5.1.5 外商独资企业发展战略分析5.1.6 外商独资企业竞
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状分析5.2.2 中外合资企业市场份额分析5.2.3 中外合资企业经营情况分析5.2.4 中外合资企业投
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